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Kapitel Änderungen gegenüber Vorversion

- Erste Ausgabe.

Weitere technische Änderungen vorbehalten.
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1. Übersicht
Das CAN-PHYSLAY-HSP ist ein Umsetzer von CAN-TTL-Signalen, wie sie z.B. an den Ausgängen
von CAN-Controllern anliegen (z.B. PHILIPS SJA1000) auf ein CAN-ISO11898-Interface mit DSUB9-
Stecker.

Das Interface ist über schnelle Optpkoppler und einen DC/DC-Wandler galvanisch von den
Eingangssignalen getrennt. Es ist für Bitraten bis zu 1 Mbit/s geeignet.

Der Anschluss der CAN-TTL-Level-Signale erfolgt eine 8-polige Miniatur-Stiftleiste oder über vier
Leitungen, die direkt an der Platine angelötet sind.
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2. Zusammenfassung der technischen Daten

2.1 Allgemeine technische Daten

Umgebungstemperatur 0...50 /C

Versorgungsspannung 5 V ±5%

Steckverbinder X1 (8-pol. Stiftleiste/Lötfahnen) - CAN-TTL
P1 (9-pol. DSUB, Stiftkontakte) - CAN-ISO11898

Leitung 4 einzelne Adern (falls gewünscht)

Abmessungen 53 mm x 39 mm (incl. DSUB-Stecker)

Gewicht ca. 20 g

Tabelle 2.1: Allgemeine Daten des Moduls

2.2 CAN-Interface

Anzahl 1

Physikalisches Interface Physical Layer gemäß ISO 11898

Bitrate bis zu 1 MBit/s

Busabschluss muß extern gesetzt werden

Galvanische Trennung des
CAN-Interfaces gegenüber den
anderen Baugruppen

über Optokoppler und DC/DC-Wandler

Tabelle 2.2: Daten des CAN-Interfaces

2.3 Bestellhinweise

Typ Eigenschaften Bestell-Nr.

CAN-PHYSLAY-HSP CAN-TTL auf ISO11898-Umsetzer C.1201.01

CAN-PHYSLAY-HSP-MD Handbuch in deutsch C.1201.20

Tabelle 2.3: Bestellhinweise
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3. Hardware-Konfiguration

3.1 Platinenansicht und Bauteilposition

Abb. 3.1.1: Ansicht der Bauteilseite

Abb. 3.1.2: Ansicht der unbestückten Seite
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4. Steckerbelegung

4.1 CAN-Interface auf DSUB9-Stecker P1

Der Stecker ist als 9-poliger DSUB-Stecker mit Stiftkontakten (male) ausgeführt.

Pin-Zuordnung:

Pin-Belegung:

Signal Pin Signal

1 reserviert
(CAN_GND) 6

2 CAN_L
CAN_H 7

3 CAN_GND
reserviert 8

4 reserviert
reserviert 9

5 Shield
  9-poliger DSUB-Stecker 

Signalbeschreibung:

CAN_L, CAN_H... CAN-Signalleitungen

CAN_GND ... Bezugspotential des lokalen CAN-Physical Layers

(CAN_GND) ... optionales Bezugspotential des lokalen CAN-Physical Layers

Shield... Abschirmung (kann über Lötbrücke mit Gehäuse des 9poligen DSUB-Steckers
verbunden werden)

reserviert ... reserviert für zukünftige Anwendungen
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4.2 CAN-TTL-Level-Signale auf X1

Der Anschluss der CAN-TTL-Level-Signale erfolgt über die 8-polige Stiftleiste X1 oder über direkt mit
der Platine verbundene Leitungen.

Stiftleiste auf der CAN-PHYSLAY-HSP-Platine: Fa. Samtec, Typ MTMS-108-51-T-S-185

Pin Farbe der Leitung Signal

1        rot +5V Versorgungsspannung

2        gelb CANTX

3        - -

4        weiß CANRX

5        - -

6        - -

7        - -

8        schwarz GND


